Фоторезист сухой пленочный ПНФ-ВЩ

Водощелочного проявления с высокой разрешающей способностью
Технические характеристики
	Наименование показателя
	Норма

	Толщина светочувствительного слоя, мкм
	25-50

	Толщина лавсановой основы, мкм
	20

	Толщина полиэтиленовой пленки, мкм
	40

	Эффективное время экспонирования от источника ДРТГ -3000 в области 320-420 нм, сек
	60-120

	Разрешающая способность, мкм
	60-80

	Стойкость экспонированного слоя в растворах с ph до 10 при Т=18-28°С, мин
	1 и более

	Фоторезист стоек при гальваническом осаждении металлов из электролита с ph менее 7
	


Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста.
   Из стеклотекстолита вырезаем кусок с припуском 3-5 мм, ластиком тщательно проходимся по всей поверхности фольгированного стеклотекстолита. Это необходимо для того, чтобы обеспечить хорошее прилегание пленочного фоторезиста. После проходимся чистой тряпочкой. Промывать ацетоном или растворителем нельзя. При наклеивании на стеклотекстолит защитная пленка снимается с матовой стороны. После наклеивания пленки, рекомендую отгладить слегка разогретым утюгом (60 градусов), через ткань или бумагу - улучшается адгезия ф-та с фольгой.

Экспонирование, проводится на установках с ультрафиолетовым источником света любой мощности. После экспонирования заготовки могут выдерживаться до 30 мин. без ухудшения качества проявления. На стеклотекстолит с нанесенным на него пленочным фоторезистом накладываем шаблон, стороной, на которой печатали к фоторезисту. Ставим подставки для лампы так, чтобы расстояние до заготовки было 10—15 см, светим 10 минут

*Как подобрать время и расстояние: Берем маленький кусочек стеклотекстолита наносим на него ф-т. Потом делаем шаблон, на котором пишем цифры 1,2,3,4,5,6,7,8, и т.д., это будет время в минутах. Ставим лампу, включаем, берем какой-то непрозрачный материал, например, еще один кусочек стеклотекстолита, и постепенно через указанные промежутки двигаем его постепенно закрывая части с циферками. После этого проявляем и смотрим на результат. Где он самый лучший, то время для этого расстояния и оставляем.
   Проявление проводится в 1-2% растворе кальцинированной соды при температуре 18-28°С с последующей промывкой колодной водой, сушкой сжатым воздухом и добавочной сушкой в шкафу при температуре 70-80°С в течение 15-20 мин.

   После окончания экспонирования, иголкой аккуратно подцепляем вторую (прозрачную) пленку и снимаем ее. После кладем плату в пластиковую ёмкость с разведенной содой (ч.л.) Смываем ф-т, после промываем плату под струей холодной воды.

Удаление. Наливаем в другую пластиковую емкость раствор хлорного железа и травим. После снова промываем под струей воды. Затем ацетоном снимаем ф-т.

Возможные проблемы и решения:

1. Ф-т полностью растворяется в соде - недостаточное время экспонирования или большое расстояние до лампы. 
2. Фоторезист не смывается вообще нигде - прозрачный фотошаблон на темных участках, вследствие чего, через них проходят ультрафиолетовые лучи и засвечивают, то чего не надо засвечивать. 
3. Фоторезист не смывается вообще нигде, но на тех участках где он должен смыться он слегка мутноватый, виден рисунок, и рисунок четкий - прозрачный шаблон на темных участках, но в данном случае он гораздо темнее, чем в предыдущем варианте.

4. Фоторезист смылся, как надо, но дорожки получаются шире, чем на фотошаблоне, особенно это заметно на тех дорожках, что проходят между выводов микросхем (слипание), например, на фотошаблоне дорожка при измерении линейкой 1 мм на плате 1,2-1,5 мм - недостаточный прижим фотошаблона к поверхности заготовки, еще такое может быть, когда сам стеклотекстолит кривой, поэтому рекомендуется обратить на его ровность внимание при покупке.

ДРУГОЙ СПОСОБ:

Т.к. струйники не обеспечивают достаточной плотности печати, можно печатать шаблон прямо на фоторезисте формата А-4, при этом в свойствах принтера задать печать на матовой фотобумаге (не задавать печать на плёнке!). Тогда получится качественный шаблон.
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